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Handling facile e senza attrezzi

Molteplici possibilita di impiego
grazie ai materiali resistenti

Diminuzione del tempo di pulizia

Pressione del materiale regolabile in
modo flessibile

Trasporto facile grazie al peso
ridotto

Base per un’installazione stabile
disponibile come optional

Set sensori per il segnale di vuoto
opzionale
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COME FUNZIONA

Le unita di controllo di preeflow® facilitano qualsiasi processo
di dosatura. Sono perfette per tutti i dispenser delle serie eco-
PEN, eco-DUO ed eco-SPRAY.

Il dispositivo eco-CONTROL EC200 2.0 serve innanzitutto per
il comando e la parametrizzazione del dispenser preeflow®.
Anche il monitoraggio della pressione avviene tramite di esso.
Per un processo sicuro con risultato di dosatura preciso. L'unita
di controllo pud essere integrata facilmente negli impianti com-
pletamente automatici e soddisfa tutti i requisiti dei processi di

Con un alimentatore integrato nel dispositivo, eco-CONTROL
EC200 2.0 offre una soluzione compatta. L'unita di controllo
offre inoltre possibilita di monitoraggio della pressione e della
temperatura, 100 spazi di memoria per i programmi. Consen-
te un salvataggio rapido e ordinato dei programmi. E possibile
un'integrazione nei grandi impianti con PLC.

plug’'n’dose (eco-PEN), plug'n’dose 2.0 (eco-PEN + eco-PEN
XS) e plug'n’mix (eco-DUQ), che servono per |'integrazione in
linee di produzioni piu grandi, permettono una dosatura sicura

dosatura moderni.

e volumetrica.

Denominazione eco-CONTROLEC2002.0 plug’n‘dose 2.0 plug’n’‘mix
N. art. 22402 177047 21129
Dimensioni 230x175x85 mm 112 x42x28 mm 242 x 85 x50 mm
Peso 2900 g 110g 5009
Tensione di alimentazione 110-230V CA, 24V DC 24V DC
50/60 Hz
Consumo di corrente max. 100 VA max. 65 VA max. 100 VA
Tensione adattatore direte senza - -
Ingresso O-7 bar - -
Modalita di funzionamento Start-Stop / quantita Start-Stop Start-Stop

Display

TFT 7" con schermo touch-
screen capacitivo

Controllo motore

tramite i programmi,
esternamente tramite segnale
analogico O-10V 0 4-20 mA

esternamente tramite segnale
analogicoO-10V

esternamente tramite segnale
analogicoO-10V

Collegamento per sensore
livello

Sl

Awvio esterno

24V tramite morsettiera

24V tramite morsettiera

24V tramite morsettiera

ci, RS232, USB, (Ethernet)

analogici

Programmi Memoria interna per max. - -
100 programmi di dosatura
Interfaccia I/O digitale, ingressi analogi- | 1/O digitale, ingressi I/O digitale, ingressi

analogici, RS232
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VERSIONE DA TAVOLO

Grazie alla base massiccia e alla concezione ergonomica,
la versione da tavolo offre un’elevata comodita di utilizzo.

VERSIONE MONITOR

In alternativa il comando pud essere applicato alla parete o
a profili tramite un supporto VESA integrale.

VERSIONE DA INCASSO

Per un’integrazione semplice nel quadro di comando é dispo-
nibile la versione da incasso, prodotta con una guarnizione per
I'alloggiamento stampata a iniezione per un incasso a tenuta
contro la polvere.
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Awio rapido

Interfacce universali

Predisposto per Industria 4.0

Funzionamento intuitivo

Plug and Play

Integrazione facile con i macchinari

Design robusto

POO0O0O00Q0

Dettagli su richiesta
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ACCESSORI PREEFLOW® ORIGINALI
E MATERIALI DI CONSUMO

AGHI AD ALTA PRECISIONE

e Precisione superiore rispetto agli aghi di dosatura standard
e Punte rastremate per un flusso agevole del materiale
e Filettatura Luer-Lock industriale

MISCELATORI STATICI

e Adatti a un‘ampia varieta di misure delle cartucce e di rap-
porti dei materiali

*  Riducono lo spreco di materiale

e |donei per materiali ad alta, bassa e media viscosita

AGHI DOSATORI

e Aghididosatura standard per eco-PEN

e |deali per materiali altamente viscosi o con cariche, siliconi,
paste per saldatura, grassi e cosi via

e Filettatura Luer-Lock in polipropilene

ALTRI ACCESSORI

Gli accessori elettronici, di montaggio e di processo originali
preeflow® per eco-PEN, eco-DUO ed eco-SPRAY sono sempre
disponibili a magazzino.

LT
SR
S
i

K k
5
: i

O
Foat

Gty
ol

51


https://www.preeflow.com/kontakt/
https://www.preeflow.com/produkte/zubehoer/
https://www.preeflow.com/produkte/verbrauchsmaterial/
https://www.preeflow.com/produkte/verbrauchsmaterial/

APPLICAZIONIATE 2 COMPONENTI
IN EVIDENZA

INCOLLAGGIO

A A AN T

DOSATURA DI ADESIVI PER ASSIEMI INDU-
STRIALI

L'incollaggio e definito anche adesione strutturale per mezzo di
un dosatore. Quasi tutte le combinazioni di materiali possono
essere incollate con la dosatura volumetrica di adesivi. | dispen-
ser di adesivi di preeflow® garantiscono un processo stabile e
affidabile. La precisione assoluta trasforma i sistemi di dosatura
diadesivi in partner ideali per le applicazioni. \

INCOLLAGGIO OTTICO

DOSATURA DI ADESIVI PER UNA QUALITA
DELL'IMMAGINE SUPERIORE

L'incollaggio ottico & I'unione di due strati di materiale con un
adesivo trasparente. L'adesivo viene applicato con un dosatore.
Rispetto ad altri metodi, consente un miglioramento notevole
delle prestazioni di visualizzazione. Il processo di incollaggio
ottico elimina I'aria tra il vetro e il display. Aumenta pertanto la
robustezza e la qualita dell'immagine.
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RIVESTIMENTO UNIFORME

APPLICAZIONE CAPILLARE DI UNA VERNICE
PROTETTIVA

Il rivestimento uniforme consiste nell'applicazione di un rivesti-
mento protettivo. Lacche opache o trasparenti vengono appli-
cate parzialmente o completamente sulle schede di circuiti
stampati. | materiali sono solitamente ad alta viscosita, termo-
conduttivi o fotopolimerizzabili. Vengono dispensati su un vetri-
no da microscopio in un processo a film sottile o spesso.

DAM & FILL

PROTEZIONE DELLE AREE AD ELEVATA COM-
PLESSITA

La metodologia Dam & Fill & utilizzata per proteggere le aree
particolarmente critiche dei gruppi di componenti elettronici,
come i fasci di cavi. Il primo passo consiste nell'applicare una
barriera altamente viscosa, detta “dam” (letteralmente “diga”).
Nel passo successivo, l'area viene riempita (“fill”) con un mate-
riale autolivellante di viscosita inferiore. Per questo processo &
fondamentale dosare quantita precise di resine per la barriera
e il riempimento.

GLOB TOP

DOSATURA PRECISA PER UNA PROTEZIONE
AFFIDABILE

L'incapsulamento “Glob Top” protegge i componenti elettro-
nici altamente sensibili in maniera sicura e affidabile. | fattori
ambientali esterni e lo stress meccanico non possono piu pro-
durre effetti negativi sui componenti. Per il processo viene uti-
lizzata una matrice di resina liquida. Molto spesso, per questo
viene utilizzato un adesivo (resina epossidica). L'adesivo viene
quindi fatto indurire in pochi secondi.

UNDERFILL
LA DOSATURA PER ADESIVI CONDUTTIVI

Le cosiddette applicazioni Underfill sono impiegate per la dosa-
tura di adesivi conduttivi. L'adesivo conduttivo isotropico ¢ il
collegamento elettrico tra microchip e substrato. L'adesivo vie-
ne indurito con radiazione termica o UV. In seguito viene riem-
pita la cavita formatasi. Questo processo e definito “Underfill”.

MICRODOSATURA

DOSATURA AD ALTA PRECISIONE DI MATERIA-
LILIQUIDI

La microdosatura e la dosatura di materiali scorrevoli con un
range volumetrico inferiore a un microlitro. Il dosaggio viene
eseguito per mezzo di un dosatore. La dosatura, a uno o due
componenti, puod avvenire in forma di pallini o sfere. In questo
caso sono di particolare importanza la precisione e la riproduci-
bilita. Al contempo, i dosatori devono essere del tutto affidabili.

INCAPSULAMENTO

DOSATURA DI RESINE PER L'INDUSTRIA ELET-
TRONICA

Resine per I'elettronica, applicate su un determinato compo-
nente o su una superficie: ecco cos'e la procedura di incap-
sulamento. La dosatura dell'adesivo protegge il componente
durante il trasporto o dai fattori ambientali, tra cui vibrazioni,
scuotimenti, umidita, polvere e temperature estreme. Ma la
resina per |'elettronica non protegge soltanto. Migliora anche
|"isolamento elettrico, la resistenza chimica e la sicurezza contro
i danni.
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Indirizzo:  AmperstraBe 13
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Tel.: +49 86319274 0
E-mail: info@preeflow.com
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